












































专利名称(译) 用于温度测定的补丁

公开(公告)号 US20180184908A1 公开(公告)日 2018-07-05

申请号 US15/395533 申请日 2016-12-30

[标]申请(专利权)人(译) 伟伦公司

申请(专利权)人(译) 伟伦，INC.

当前申请(专利权)人(译) 伟伦，INC.

[标]发明人 MEYERSON CRAIG M
QUINN DAVID E
CHU ZHON YE

发明人 MEYERSON, CRAIG M.
QUINN, DAVID E.
CHU, ZHON YE

IPC分类号 A61B5/01 A61B5/00 G01K13/00

CPC分类号 A61B5/015 A61B5/489 A61B5/6833 G01K13/002 A61B2562/18 A61B2562/0276 A61B2562/046 
A61B2562/12 A61B2560/0412 A61B2562/0271 G01K7/427

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

可穿戴贴片包括：第一部分，包括第一材料;第二部分，包括与第一材料
不同的第二材料;第一温度传感器，设置在贴片的第一表面附近;以及第二
温度传感器，设置在第二材料的附加表面附近。补丁。
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